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成都市集成电路行业协会
年度行业领袖申报表




      申 报 人 姓 名                    （签名）

      工  作  单  位                    （盖章）

      申  报  日  期         年       月      日




成都市集成电路行业协会制
二Ｏ二四年

填 表 说 明

一、本表是“成都市集成电路行业协会年度行业领袖”申报用表，必须如实填写，不得作假，违者取消评选资格；不得擅自更改表格式样。
二、申报人应按要求填写电子版，并打印纸质版一份，规格为A4纸，与申报表中第四项“需提交的其他材料”一并装订成册提交。
三、工作单位应填写全称。
四、学历学位证明材料需提供学位证复印件。
五、专业技术职称根据个人的专业技术职称级别选填：正高级专业技术职称、副高级专业技术职称、中级专业技术职称或初级专业技术职称，并提供相关证明材料复印件。
六、工作单位性质根据所在单位性质选填企业、事业单位、高校院所、社会团体或其它。
七、个人简历从大学本科填起，精确到月。
八、主要业绩要求内容详实、重点突出，主要包括工作实绩、社会效益、经济效益和突出事迹参与程度等，字数不超过1000字，可另行附页。
九、本表推荐栏需要相关推荐人签字确认并加盖企业公章。
十、除另有说明外，申报表中栏目不得空缺。


一、个人概况
	姓   名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	工作单位
	

	联系地址
	

	联系电话
	
	手  机
	
	邮  箱
	

	政治面貌
	
	学历/学位
	

	现任职位
	
	专业技术职称
	

	任职期间
	____年____月至____年____月

	工作单位性质
	
	企业员工人数
	



	


二、个人简历


三、个人主要业绩介绍（页面不够可另附页）
	填写企业家职业经历、社会评价及影响力、企业家在推动企业改革发展、推动企业技术创新、管理创新、制订企业经营及战略决策、团队建设、社会责任及企业文化建设的工作及成就等...



四、需提交的其他材料（以下材料需提交加盖公章的复印件）
	□申报人身份证复印件；
□最高学历、学位证书复印件；
□所在企业简介；
□最高专业技术职称证书复印件；
□主要参与的技术成果所获证书或著作权/专利的复印件；
□获奖证明复印件；
□其他证明业绩真实性需增补的材料；
□个人承诺书。



五、推荐及审核意见
	所在单位推荐意见：






推荐人签字：        （盖章）
                              年    月    日

	评审委员会评审意见：






评审会负责人签字       
                                   年    月    日
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